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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  remont 

lokalu użytkowego będącego w zasobach GN 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie 
przemysłowym. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

_  folia półpłyna ekofolia- jako izolacja p-wodna 

– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 

_ pokrycie podłóg wykładzinami 

_ pokrycie podłóg panelami wraz z warstwa izolacyjną 

_ wykonanie cokołów-listew i progów 

Warstwy podposadzkowe w zależności od rodzaju podłoża- zgodnie z przedmiarem robót 

-wylewki betonowe 

- wykonanie warstw z zaprawy cementowej i samopoziomującej 

-ułozenie paroizolacji z foli polietylenowej między belkami konstrukcyjnymi w stropie drewnianym 

- ułożenie izolacji ze styropianu twardego lub wełny mineralnej 

- izolacja ochronna z foli 

- przybicie desek podłogowych lub płyt OSB 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 

podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z 
płytek. 

mata kompensacyjna – systemowy materiał z tworzywa sztucznego pozwalający na kompensację naprężeń 
pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń termicznych). 

mata rozdzielająca – systemowy materiał z tworzywa sztucznego o specjalnym kształcie, pozwalający, w 
ograniczonym zakresie, na uniezależnienie pracy wykładziny od pracy podłoża (np. w przypadku 
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wykonywania wykładzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podłożach). Mata rozdzielająca 
może pełnić funkcję maty kompensacyjnej.  

izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny. 

paroizolacja – warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdującego się poniżej w 
konstrukcję podłogi. 

warstwa ochronna/rozdzielająca/separacyjna – warstwa zapewniająca ochronę znajdującej się poniżej 
warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni kontakt ze sobą jest 
niedozwolony. 

jastrych zespolony – zespolony z podłożem podkład (najczęściej cementowy lub betonowy) wykonany na 
płycie konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej. 

warstwa sczepina – polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy podłożem cementowym (betonem) oraz 
jastrychem zespolonym, poprawiająca przyczepność i uniemożliwiająca powstawanie zbyt dużych naprężeń 
(i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku. 

jastrych pływający – podkład (najczęściej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) będący podłożem pod 
płytki, ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą oraz oddylatowany od ścian. 
jastrych na warstwie rozdzielającej – podkład (najczęściej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) będący 
podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego, nie związany z 
podłożem oraz oddylatowany od ścian. 

cementowa zaprawa klejąca – mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków organicznych, 
mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed użyciem. dyspersyjna 
zaprawa klejąca – wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, dodatków i 
wypełniaczy. Gotowa do użycia. 

reaktywna zaprawa klejąca – mieszanina żywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wiążących na 
skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych. grubowarstwowa zaprawa 
klejąca – klej do płytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w warstwie o grubości od 

20 mm.*) 

średniowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania 

w warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.*) cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek 

przeznaczony do stosowania w warstwie o grubości do 5mm.*) 

płytki wielkoformatowe – w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiarów płytek, 
które można sklasyfikować jako wielkoformatowe. Firmy produkujące kleje i zaprawy spoinujące za 
wielkoformatowe przyjmują płytki większe niż 33*33 cm lub 40*40 cm (zależy od firmy). Wytyczne Merkblatt: 
Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o 
powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne Untergründe für 
Wandbeläge aus Keramik, Natur – und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe 
definiują płytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm2. Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische 
Fliesen und Platten za wielkoformatowe płytki uznaje się płytki o powierzchni >0,25m2 i długości boku 
przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne Großformatige keramische Belagselemente sowie 
Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznają płytki o krawędzi przynajmniej 35 cm.   
 
Wykładziny termozgrzewalne 

Panele podłogowe 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

2.2. Podłoża 

Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych lub dyspersyjnych wykonywane są najczęściej 
na podłożu: – z betonu, 

– z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemów 
naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– z jastrychu cementowego, 

– z jastrychu anhydrytowego, 

– z suchego jastrychu gipsowego, 

– z maty kompensacyjnej/rozdzielającej. 

Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu: 
– z lastryko,  

– z istniejących okładzin ceramicznych. 

Posadzki na podłożach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, płyta OSB) traktować należy jako 
rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego podejścia. 

Okładziny z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych lub dyspersyjnych wykonywane są 
najczęściej na podłożu: 
– z betonu, 

– z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemów 
naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego, 

– z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych, 

– płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z odpowiednimi 
aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowymi ocenami technicznymi, – z tynku gipsowego. 

Rzadziej wykonuje się okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów ceramicznych, 
bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczków 
gipsowych) oraz na istniejącej okładzinie ceramicznej jak również macie kompensacyjnej. 
2.2.1. Beton 

Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasę betonu określa 
dokumentacja techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15).  
2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC 

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna być zgodne z PN-
EN 1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2.  
2.2.3. Jastrych zespolony 

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się: 
– beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,  

– jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,  

– jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003,  

– zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006. 

Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być porównywalne.  

Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C12/15, za zalecaną C16/C20. Wytyczne ITB Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny 
i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z betonu klasy min C16/20 przy grubości przynajmniej 
50 mm. 

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien być klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-
1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa (C15). 
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Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 
pompowane koła, prędkość do 10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy 
parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z zaprawy 
cementowej o grubości min. 25 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa  a na zginanie 3 MPa. 

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien być klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-
1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa (C15). 

Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 

Minimalna (w najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy 
cementowej powinna wynosić 3 cm.  

Jeżeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystą wodą jego 
grubość powinna wynosić  min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi inaczej.  

Grubość w najcieńszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zależy od wytycznych 
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). 

Na warstwę sczepną pod warstwy z materiałów cementowych stosować zaprawy z systemów napraw 
konstrukcji żelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wiążące są wytyczne 
producenta materiału na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje się, gdy warstwą spadkową jest zaprawa 
PCC lub CC o grubości warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować 
systemowym gruntownikiem. 

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje dokumentacja projektowa.  

2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej 

Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów na warstwie rozdzielającej wg DIN 18560-4:2012 dla 
różnych obciążeń podano w tabeli. 

Rodzaj jastrychu Klasa 

Grubość w mm przy obciążeniu  

użytkowym ≤ 2 kN/m2 

lub punktowym ≤ 1 kN 

użytkowym ≤ 3 kN/m2 

lub punktowym ≤ 2 kN 

cementowy CT 
F4 ≥ 35 ≥ 55 

F5 ≥ 35 ≥ 45 

1) 
anhydrytowy CA 

F4 ≥ 35 (≥ 35) ≥ 55 (≥ 45) 

F5 ≥ 35 (≥ 30) ≥ 45 (≥ 40) 

F7 ≥ 35 (≥ 30) ≥ 40 (≥ 35) 
1) wielkości w nawiasach dotyczą jastrychu samopoziomującego (upłynnionego) 

Wg wytycznych Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie 

użytkowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego 

przyjmuje  się 40 mm. 
Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 

Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen w 

pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość 

jastrychu cementowego przyjmuje się 45 mm. 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 
pompowane koła, prędkość do 10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy 
parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 

• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min. 35 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa 
a na zginanie 3 MPa,  

• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 
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O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielającej i jego grubości decyduje dokumentacja 
projektowa.  

2.2.5. Jastrych pływający Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów pływających wg DIN 18560-

2:2009, dla różnych obciążeń podano w tabelach: obciążenie użytkowe  ≤ 2 kN/m2: 

Rodzaj jastrychu Klasa Grubość w mm 

cementowy CT 
F4 ≥ 45 

F5 ≥ 40 

1) 
anhydrytowy CA 

F4 ≥ 45 (≥ 35) 

F5 ≥ 40 (≥ 35) 

F7 ≥ 35 (≥ 35) 

obciążenie użytkowe ≤ 3 kN/m2 lub obciążeni punktowe (nacisk koła) ≤ 2 kN: 

Rodzaj jastrychu Klasa Grubość w mm 

cementowy CT 
F4 ≥ 65 

F5 ≥ 55 

1) 
anhydrytowy CA  

F4 ≥ 65 (≥ 50) 

 F5 ≥ 55 (≥ 45) 

F7 ≥ 50 (≥ 40) 

Wg wytycznych Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie 

użytkowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego 

przyjmuje  się 40 mm. 
Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 

Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen w 

pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość 

jastrychu cementowego przyjmuje się 45 mm. 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 
pompowane koła, prędkość do 10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy 
parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 

• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min. 40 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa 
a na zginanie 3 MPa, 

• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 

Podane powyżej grubości jastrychów należy zwiększyć, gdy projektowane jest ogrzewanie podłogowe. 
Docelowa grubość warstwy powinna wynikać ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) 
oraz zaleceń producenta stosowanego materiału.  

O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja projektowa.  

2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca 

Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu 

2.2.7. Istniejące okładziny ceramiczne 

Istniejące posadzki/okładziny z płytek muszą być stabilne, bez spękań, rys, wykruszonych spoin itp. błędów. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy określić ich przyczynę i jeżeli to możliwe, naprawić. 
Przyczepność do podłoża istniejących płytek nie powinna być mniejsza niż 0,5 MPa. 

2.2.8. Ściany murowane 

Konstrukcję ściany (nośna, działowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczków betonowych, bloczków z betonu 
komórkowego, silikatowych, gipsowych, cegieł, pustaków, itp.) jak również rodzaj i parametry 
cegieł/kamieni/bloczków/pustaków oraz klasę i rodzaj zaprawy/kleju określa dokumentacja techniczna.  
2.2.9. Tynk tradycyjny 
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Wg DIN 18157-1:1979-7 okładziny można wykonywać na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym 
o grubości min 10 mm i wytrzymałości odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III wg PN-EN 998-
1:2016-12 – z zastrzeżeniem minimalnej wytrzymałości), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS II wg PN-EN 
998-1:2016-12).  

Na ścianie z elementów drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych 
wymagają wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro 
tynku (obrzutka + narzut) klasy CS III wg PN-EN 998-1:2016-12. 

W przypadku płytek wielkoformatowych wytyczne Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur – und 
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagają podłoża z tynku klasy CS IV lub CS III wg PN-
EN 998-1:2016-12 o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 6 MPa. 

2.2.10. Podłoża gipsowe 

Płyty gipsowo kartonowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub 
aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowymi ocenami technicznymi. Płyty gipsowo-włóknowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
(PN-EN 13815:2008 „Wyroby gipsowe z dodatkiem włókien – Definicje, wymagania i metody badań”) lub 
aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowymi ocenami technicznymi. 

Płyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń 
mokrych, mogą być stosowane na powierzchni ścian (i sufitów) tylko wtedy, gdy:  

• ugięcie płyty przy rozstawie podpór 500 mm i obciążeniu siłą 100 N prostopadłą do włókien kartonu, 
rozłożoną liniowo, nie powinno być większe niż 0,8 mm, 

• obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 N. 
Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt GK. Niemieckie zalecenia wymagają 
stosowania płyt GK o grubości przynajmniej 12,5 mm.  

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 
6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych płyty gipsowe powinna spełniać następujące 
warunki: 

– powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu, krawędzi i narożników, 

– płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1%, – złącza płyt powinny być 
zabezpieczone specjalnymi taśmami.  

Tynki gipsowe powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm (dopuszcza się minimalne lokalne pocienienie 
o max. 2 mm) i wytrzymałość na ściskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie może być filcowana lub 
gładzona.  

Płytek i płyt wielkoformatowych nie wolno układać na podłożu gipsowym. 
2.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Płyty i płytki  

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

Tabela – klasyfikacja płytek wg PN-EN 14411:2016-09 

Metoda 
produkcji 

Grupa I Grupa IIa Grupa IIb Grupa III 

A – ciągnione 
AIa – E ≤ 0,5%*) AIIa-1 – 3%<E≤ 6%*) AIIb-1 – 6%<E≤ 10%*) 

AIII – E>10% 
AIb – 0,5%<E≤ 3% AIIa-2 – 3%<E≤ 6%*) AIIb-2 – 6%<E≤ 6%*) 

B – 
prasowane 
na sucho 

BIa – E ≤ 0,5% 
BIIa – 3%<E≤ 6% BIIb – 6%<E≤ 10% BIII – E>10% 

BIb – 0,5%<E≤ 3%  
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Płytki grupy I mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz, grupy IIa wewnątrz w pomieszczeniach 
mokrych a płytki grupy IIb i III wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych.  

Za mrozoodporne można uznać płytki o nasiąkliwości nie przekraczającej 3% (płytki grupy I), płytki o 
nasiąkliwości do 6% (płytki grupy IIa) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporność wg PN-EN ISO 
10545-12:1999.  

Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej podano w tabeli. 

Tabela – Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej. 

  

Siła łamiąca Zastosowanie Rodzaj obciążenia 

poniżej 1500 N 
w budownictwie 
mieszkaniowym, łazienkach, itp 

normalne (typowe) obciążenia 

1500-3000 N 
drobny przemysł, 
administracja, handel 

obciążenia ruchem kołowym – koła pompowane  

3000-5000 N przemysł 
obciążenia ruchem kołowym – koła gumowe pełne 
i pompowane – naprężenia do 6 MPa 

5000-8000 N 

przemysł, supermarkety 

obciążenia ruchem kołowym – koła z tworzyw 
sztucznych i stalowe – 
naprężenia 6-20 MPa 

powyżej 8000 N 
obciążeniu ruchem kołowym – koła stalowe – 
naprężenia powyżej 20 MPa 

Dobór płytek w zależności od twardości powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli. 

Tabela. Dobór płytek w zależności od twardości powierzchniowej w skali Mohsa 

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardość w skali Mohsa 

pokoje, sypialnie, łazienki min 50 

Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60 

Budynki użyteczności publicznej  > 60 

Twardość gresów wynosi zwykle 7÷8°. 
   

   

   

   

   

   

   

   

Dla płytek szkliwionych klasyfikację ścieralności i przykłady zastosowań podaje w załączniku „N” norma 
PN-EN 14411:2016-09. Szczegóły podano w tabeli. 

Tabela.Dobór płytek szkliwionych ze względu na klasyfikację ścieralności wg normy PN-EN 14411:2016-09 

Klasa 
ścieralności 

Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia 

0 płytki szkliwione tej klasy nie są zalecane do zastosowania na 
podłogi 

 

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak łazienki i sypialnie – bez 
bezpośredniego wejścia z zewnątrz i o małym natężeniu ruchu  

buty o miękkiej podeszwie 
lub chodzenie boso 
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2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w 
mieszkaniach, jadalnie – bez bezpośredniego wejścia z 
zewnątrz i o średnim natężeniu ruchu, w najgorszym razie 
okazjonalnie wystawionych na działanie małych ilości 
wnoszonych cząstek ścierających (za wyjątkiem kuchni, wejść i 
wszystkich innych pomieszczeń wystawionych na duży ruch) 

buty z podeszwami 
miękkimi lub normalnymi 

3 pomieszczenia/powierzchnie o średnim natężeniu ruchu, z 
bezpośrednim dostępem z zewnątrz , po których chodzi się w 
butach z normalnymi podeszwami, wystawione na częste 
działanie wnoszonych małych ilości cząstek ścierających – 
kuchnie, hole, korytarze, balkony, logie i tarasy w budynkach 
mieszkalnych 

buty z normalnymi 
podeszwami 

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z 
bezpośrednim dostępem z zewnątrz, po których chodzenie 
odbywa się w zabrudzonym obuwiu – warunki ostrzejsze niż dla 
klasy 3 – wejścia, kuchnie zakładowe, hotele, salony 
wystawowe i handlowe 

zabrudzone, twarde obuwie 

5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem 
pieszym, gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego – 
miejsca publiczne takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole 
hotelowe, przejścia publiczne dla pieszych, zastosowania 
przemysłowe 

zabrudzone, twarde obuwie 

W przypadku intensywnych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie płytek nieszkliwionych (np. 
typu gres).  

W przypadku wykładzin podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. 
należy zwrócić uwagę na ich odporność na plamienie oraz odporność na środki czyszczące. Płytki szkliwione 
cechują się z reguły dobrą i bardzo dobrą odpornością na plamienie. W przypadku płytek i płyt 
nieszkliwionych, które mnogą być narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w 
przypadku płytek szkliwionych narażonych na oddziaływanie nietypowych substancji plamiących wykonanie 
dodatkowych badań.  

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe.  

Dodatkowe wymagania stawiane płytom i płytkom wielkoformatowym  

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczące dopuszczalnej odchyłki powierzchni płyty od 
płaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze będą wystarczające. Zwykle za maksymalną 
dopuszczalną krzywiznę/odchyłkę przyjmuje się ±2 mm, jednak należy sprawdzić, jaką tolerancję gwarantuje 
producent i określić, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru płytek i sposobu ułożenia jest to 
dopuszczalna tolerancja (krzywiznę płytek może „uwypuklić” np. ich ułożenie z przesunięciem o połowę 
długości boków). 

2.3.2. Zaprawy klejące do płytek 
2.3.2.a Kleje cementowe 
Wymagania stawiane cementowym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli. 

Tabela.Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012 

Przyczepność początkowa [N/mm2] ≥ 0,5 

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 0,5 

Przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm2] ≥ 0,5 

Przyczepność zamrażania-rozmrażania [N/mm2] ≥ 0,5 

Czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 min ≥ 0,5 

Wymagania podstawowe – kleje szybkowiążące  

Przyczepność wczesna po czasie nie dłuższym niż 6 godzin ≥ 0,5 

Czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 10 min ≥ 0,5 
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Wymagania dodatkowe – kleje cementowe klasy C2  

Przyczepność początkowa [N/mm2] ≥ 1 

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 1 

Przyczepność po starzeniu termicznym  [N/mm2] ≥ 1 

Przyczepność zamrażania-rozmrażania [N/mm2] ≥ 1 

Wymagania fakultatywne – właściwości specjalne  

Odkształcalność poprzeczna [mm]  

–  Klasa S2 > 5  

–  Klasa S1 2,5 – 5 

Spływ [mm] ≤ 0,5 

Wydłużony czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 min ≥ 0,5 

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 są przede wszystkim stosowane do wykonywania okładzin i wykładzin 
zewnętrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnątrz w miejscach narażonych na intensywne 
oddziaływania termiczne (duży gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak również w 
basenach pływackich (w części niecki pod lustrem wody) oraz na podłożach drewnianych lub z materiałów 
drewnopochodnych (np. płyty OSB).  

Kleje klasy C2 należy stosować przy wykonywaniu okładzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywą jest 
klej klasy C1 z warstwą sczepną) oraz nietypowych, tzw. trudnych podłożach (niskonasiąkliwe, lastryko, itp.).  

W przypadku klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin na warstwach hydroizolacji podpłytkowej 
np. w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, należy kierować się wytycznymi producenta systemu (klej + 
izolacja podpłytkowa).  

W systemach ogrzewania podłogowego i ściennego zalecane, jednakże nie obligatoryjne, jest stosowanie 
zapraw klejowych klasy C2, chyba że z indywidualnej analizy wynika konieczność stosowania klejów 
odkształcalnych. 

Do wykonywania okładzin ściennych należy stosować kleje o zmniejszonym spływie (T),  wykładziny 
zaleca się układać na klejach rozpływnych (dedykowanych płytkom podłogowym). 

2.3.3. Zaprawa spoinująca 

Cementowa zaprawa spoinująca musi spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2010. 
Tabela.Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010 

Właściwość 

Wymagania 
podstawowe 

Wymagania dodatkowe 

Wymagania 
dla klasy 

CG 1  

Wymagania 
dla klasy CG 

2 W 

Wymagania 
dla klasy CG 

2 A 

Wymagania 
dla klasy CG 

2 W A 

Odporność na ścieranie, mm3 ≤ 2000    

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w 
2 

warunkach suchych, N/mm 
≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i 

rozmrażania, N/mm2 
≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w 
2 

warunkach suchych, N/mm 
≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i 

rozmrażania, N/mm2 
≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 

Absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 5  ≤ 5  
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Absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 10  ≤ 10  

Właściwość 

Wymagania 
podstawowe 

Wymagania dodatkowe 

Wymagania 
dla klasy 

CG 1  

Wymagania 
dla klasy CG 

2 W 

Wymagania 
dla klasy CG 

2 A 

Wymagania 
dla klasy CG 

2 W A 

Skurcz, mm/m ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

Wysoka odporność na ścieranie, mm3   ≤ 1000 ≤ 1000 

Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g  ≤ 2  ≤ 2 

Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g  ≤ 5  ≤ 5 

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narażonych na ścieranie (np. przez intensywne mycie) należy 
stosować zaprawy klasy CG 2A, w strefach narażonych na zawilgocenie i wodę zaprawy klasy CG 2W. Na 
powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narażonych na obciążenia termiczne 
stosować zaprawy spoinujące o podwyższonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla których producent 
deklaruje takie zastosowanie. W basenach pływackich zaleca się stosować zaprawy epoksydowe.  
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– masy dylatacyjne 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, – środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz MS 
polimeru. 

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-
4:2013-03. 

Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania normy 
PN-EN 13139:2003. 

Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z 
normy: PN-EN 197-1:2012. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i 
klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podają odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne (SST). 

Pozostaje materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
dokumenty odniesienia. 
2.3.5. Woda 

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.4. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki 

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry wytrzymałościowe, najczęściej 
stosuje się: 
– polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, 

aprobatami technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 
krajowych ocenach technicznych. 

– polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03, 

– wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30. 

2.2.4.Półpłynna folia izolacyjna 

Powierzchniowe, powłokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczeń o dużej intensywności zwilgocnia 
przed układaniem płytek ceramicznych; ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach łatwo 
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wchłaniających wilgoć; wykonywanie powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, przyczepnych do 
wszelkich materiałów budowlanych takich jak: beton, tynk, jastrych, marmur, tynk gipsowy, płyty gipsowo-
kartonowe. 
Tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych; ma dobrą przyczepność do 
izolowanych powierzchni; jest elastyczna i wodoszczelna; umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej 
konstrukcji; tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne; jest ekologiczna - nie zawiera 
rozpuszczalników; szybko schnie. 

Dane techniczne: 

- Zużycie: 0.4 do 0.8 kg/m2 
- Temperatura obróbki: +5 do +25 st.C 
- Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstw: 4h 
- Atest higieniczny: HK/B/0278/07/2002 
- Aprobata techniczna: AT-15-3696/99 

2.2.5. Wykładzina bezspoinowa 

Wykładzina bezspoinowa zgrzewalna. wykładziny rulonowe homogeniczne PCV grubości 2mm, 
zgrzewalne bezspoinowe, z wyoblonym i szczelnym cokolikiem wysokoúci 10 cm ( zastosowaă np. listwy 
wyobleniowe ¨25 mm ), klasa úcieralności AC5 – przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej. 
Materiał na posadzkę powinien być trwały o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, 
nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych. Zabezpieczony w dodatki 
przeciwdziałające rozwojowi bakterii i grzybów, zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią wykładziny. 
Przewidzieć wykładziny do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu i wymagających podwyższonych 
parametrów akustycznych polecane do obiektów tj. żłobki, przedszkola. Zabronione jest stosowanie 
wykładziny z materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące. Właściwości wykładziny PCV: wzmocniona poliuretanem, ścieralnośc ≤ 0,15mm, 
Grupa P ( wg normy EN 660 ), trudnozapalna – klasa ogniotrwałości Bfl S1 ( wg normy PN EN 13501-1 ), o 
właściwościach antystatycznych, zachowująca stabilność wymiarów, posiadająca odporność na ścieranie 
przez meble na kółkach R/>2,4 , posiadająca właściwości antypoślizgowe R9 ( wg normy DIN 51130 ). 
Zastosować wykładzinę, która po ułożeniu w ciągu 24h jest gotowa do użytku, nie wydziela związków 
chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.  
2.2.6.Folia paroizolacyjna 
Folia paroizolacyjna - dane techniczne:  

folia paroizolacyjna opór 
dyfuzji pary wodnej 

> 850 +/- 25 m2 x h x hPa/g 
(Z) 
wodochlonnosc < 1,0% przesiakliwosc przy dzialaniu 
slupa wody o niedopuszczalne przesiakanie wysokosci 
1000 mm w czasie 24h klasyfikacja ogniowa: wyrób 
trudno zapalny B2 
- stopien palnosciwyrób nie rozprzestrzeniajacy ognia 
- rozprzestrzenianie ognia  

szerokosc standardowa 2000 mm dlugosc 
rolki 50 mb / 75 mb 

2.6.7. Płyty OSB 

OSB  2 - płyta ogólnego stosowania w warunkach suchych, wewnątrz. 
OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz, 
najpopularniejsza i najczęściej stosowana w budownictwie. 
OSB 4 - płyta konstrukcyjna do zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i 
podwyższonej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz. 

Płyty Kronopol OSB 3 i OSB 4 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem 
działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po 
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zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. 
W płycie OSB 3 i OSB 4 poddanej jednak działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie 
napęcznieć brzegi, zgodnie z normą: OSB 3 do 15 %, OSB 4 do 12%. Być może konieczne będzie 
przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementów 
wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu. 

W zależności od sposobu wykończenia krawędzi rozróżniamy trzy rodzaje płyt: 

• płyta z krawędziami prostymi,  

• płyta z krawędziami dwustronni frezowanymi na pióro i wpust,  

• płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust. 

Płyta użyta na dach czy podłogę musi być mocowana nadrukiem identyfikacyjnym do dołu.  

Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę 
dylatacyjną o szerokości min. 2,5 mm. 

2.6.8.Panele podłogowe 

Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm 
- typ powierzchni laminatu – struktura drewna  
- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny  
- łączenie desek – „click’’ 
- odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4) 
- przyrost grubości po pęcznieniu ?18% 
Podkład pod panele – mata korkowa 
Folia budowlana gr. 0,2mm 
Listwy cokołowe 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych Do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, – gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanych posadzkach. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

_Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, mur) powinny być naprawione 
dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy 
wyrównawcze/wygładzające/samopoziomujące, systemy klamrowania rys i spękań. itp.) 

Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za górną 
temperaturę aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub spoinującej nie podaje inaczej. 

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek 

5.3.1. Podłoża  

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,folia półpłynna 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz 
w styku różnych rodzajów posadzek.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.  

W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się: 

– przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany), 

– przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny), 
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– w pionowych narożnikach wewnętrznych, 

– wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży, 

– oddzielając okładzinę od przechodzących przez nią wbudowanych w ścianę elementów oraz od 
elementów o innym współczynniku rozszerzalności liniowej. 

Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna wynosić 
5-10 mm. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).  

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. Może 
się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału warstwy 
wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokość 
dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej ma wpływ na dobór materiału do jej wypełnienia 
– zastosowany materiał musi umożliwić przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokości. Dylatacje w podłożu 
muszą zostać powtórzone w okładzinie ceramicznej i idealnie się pokrywać. 
5.3.2. Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone 
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 
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– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 

5.4. Wykonanie okładzin 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe, 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty, 
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– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie 
nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
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W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.4.3. Podłoża pod wykładziny termozgrzewalne 

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Podłoża z płyt 
wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta.  
Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla podłoża 
anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być 
zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV.  
Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące 
zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie 
powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna 
wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych.  
Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i 
odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny 
zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli 
wykazuje ślady pyłu.  
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i 
schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych.  
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm. W celu 
uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok 
pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście.  
W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę 
można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie 
dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od 
najbliższego otworu ściekowego. 

Przygotowanie materiału do instalacji: Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane 
materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom 
państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować wykładziny o 
grubości, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubości nie mniejszej niż 1,6 mm. 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. 
Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.  
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru 
spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.  
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 
18ş C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
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Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, 
w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem.  
Przed instalacją należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety 
fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy przewijać 
przed instalacją. Należy je przechowywać w pozycji pionowej.  
Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer 
rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki.  

Instalacja Wykładzina PCV powinna być na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły 
zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują 
deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji 
dystrybutora jako wadliwe.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18° C). Dopiero 
wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by 
materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
dłuższych arkuszy.  
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w 
instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na 
podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu 
kleju Pronikol) należy nanosić na podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one 
zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie 
na podłoże i wykładzinę.  
Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i 
trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 
przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia 
klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.  
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 
mm.  
Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności 
badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 
5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe 
niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, 
arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z 
prawymi, a lewe z lewymi.  
W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o 
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być 
spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV 
antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i 
uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki.  
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru 
spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.  
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który 
powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a także szczególne 
zalecenia. Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy 
stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być 
spawane. 

Uwagi ogólne Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do 
wskazań ich producenta.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocą końcówki do 
spawania termicznego.  
W celu usunięcia zgrzewu należy stosować specjalny „nóż księżycowy”. 

5.4.4. Układanie płyt OSB na podłogach 
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Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. 
Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt 
pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy 
płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze 
musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane 
krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie 
podczas opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody. 
W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy zastosować wiatroizolację, po 
spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. 
Do mocowania płyt należy używać gwoździ o długości 51 mm (2") spiralnych, albo 45 mm (1 3/4 ") do 75 mm 
pierścieniowych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W 
celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie 
rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane 
jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiędzy podłogą a ścianą. 

 

Szacunkowa tabela zależności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa 
mieszkaniowego: 

Rozstaw legarów [mm] 400 500 600  
Sugerowana grubość płyty OSB [mm] 15-18 18-22 22  
Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, służy tylko do celów szacunkowych. 

5.4.5 Panele podłogowe 

 Układanie paneli 
Wymagania podstawowe. 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i  temperatura ta 
powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych dwóch dni 
powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montażem 
powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2  
dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę 
i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być 
równe , gładkie, suche i stabilne.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Wymagania dotyczące montażu 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia 
nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli 
prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów 
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większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż 
dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego 
wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości  
0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do 
ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe  
wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią 
deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. 
Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła.Ostatni pas należy bardzo dokładnie 
zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego 
wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi 
panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy 
pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. 
Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości 
i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
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– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 
w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy 
mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin 
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania 
i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 
nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 
mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, –

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
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– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m, 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 
mm na długości całej okładziny, 

– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze,  

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, –

 protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań laboratoryjnych i 

ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub 
okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie 
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gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m,  

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych i 
okładzinowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach 
nie okładanych płytkami, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 

ryzyko. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003  jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 

24. PN-EN 12002:2005  Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów 
izapraw do spoinowania. 

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
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33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

34. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw. 

36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania. 


